입 찰 공 고 (제 2011-14,15,16호)
1. 입찰에 부하는 사항

- IC Chip카드("붙임2" 입찰사양서 참조) 납품 업체 선정

2. 일시 및 장소

- 입찰 설명회 일시 및 장소   : 2011. 4. 21(목) 14:00 본사 2층 대회의실
- 입찰 등록마감 일시 및 장소 : 2010. 4. 25(월) 12:00 당사 8층 총무부
- 입찰 일시 및 장소

	입찰 공고
	입 찰 명
	입찰 일시 및 장소

	제2011-14호
	컨택 VISA 저용량 IC카드
	2010.4.26(화) 14:00

본사 지하1층 대회의실

	제2011-15호
	컨택 VISA 고용량 IC카드
	2010.4.26(화) 15:00

본사 지하1층 대회의실

	제2011-16호
	콤비 VISA/Master 고용량 IC카드
	2010.4.26(화) 16:00

본사 지하1층 대회의실


3. 입찰방법 : 제한경쟁입찰에 의한 품목별 총액입찰

4. 입찰 참가 자격

	입찰 공고
	입 찰 명
	참 가 자 격

	제2011-14호
	컨택 VISA 저용량 IC카드
	다음 조건을 모두 충족한 업체로 입찰 참가 제한

① 2010년 국내 금융기관에 IC카드(COB 또는 완성카드 형태의 체크카드 및 신용카드)직접 납품실적이 100만매 이상인 업체

② 해당 칩으로 IC카드를 제조할 수 있는 제조사를 복수(2개이상)로 제안한 업체 

	제2011-15호
	컨택 VISA 고용량 IC카드
	

	제2011-16호
	콤비 VISA/Master 고용량 IC카드
	


5. 계 약 조 건 : 입찰유의서 및 계약의 특수조건 ( "붙임1" 참조 )

6. 입찰참가 구비서류

① 입찰 참가신청서(당사 소정양식)  ② 법인 등기부등본
③ 법인 인감증명                   ④ 사용인감계(대리인의 경우 위임장 추가)

⑤ 사업자등록증 사본(원본대조필)   ⑥ 국세완납증명서 

⑦ 지방세완납증명서                ⑧ 이행(입찰)보증보험 증권

⑨ 입찰대상 Chip 세부사양          ⑩ 실적증명서 (해당 업체에 한함)
⑪ 입찰대상 Chip 인증서(EMV,VISA,MASTER,금융결제원) 사본 1부 (해당 업체에 한함) 
(원본대조필)
⑫ 제조사의 납품 이행 확약서 (2곳 이상)
  ※ 각각의 구비서류는 발행일이 입찰일 기준 2개월 이내이어야 함
7. 입찰보증금 : 입찰금액의 100분의 5 이상 현금(시중은행발행 자기앞 수표포함)이나 이행(입찰)보증보험증권을 등록 마감일시까지 당사에 납부하여야 함.
단, 보증보험증권으로 납부 시 보증보험증권의 보증기간은 개시일이 입찰일 이전 이어야 하며, 그 종료일은 입찰일로부터 30일 이상 이어야 함.
8. 기타사항
- 사용인감계 및 위임장 제출은 당사 입찰참가신청서 양식에 날인함으로 대체함
- 이 공고문에 붙인 입찰유의서 및 계약의 특수조건에 의하며 기타 자세한 사항은 당사 총무부 선영근 과장 (☎02-520-4118)에게 문의하기 바람.
붙  임 : 1. 입찰유의서 및 계약의 특수조건

2. 입 찰 사 양 서 “끝”
2011 년     월    일
비  씨  카  드  주  식  회  사

(붙임 1)

입찰유의서 및 계약의 특수조건
1. 입찰내용 :  "붙임 2" 사양서 참조
2. 입찰방법
가．입찰서(당사 소정양식)1통을 작성 날인하여 봉서 한 후 투찰함에 투찰함.

나．대리인이 입찰에 참석하고자 하는 경우에는 입찰참가신청서의 위임장란에 법인         인감을 날인하여 제출하여야 함
다. 입찰 시 입찰참가 구비서류상의 사용인감(또는 법인인감) 지참
3. 입찰서 기재요령 
"붙임 2" 사양의 품명, 단가 및 총금액(제판비 등 제비용 및 부가세 포함)을 기재함
4. 낙찰자 결정 및 발주물량
가. 당사 예정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자 중 최저가를 투찰한 업체를 낙찰자로 선정하고 동 업체의 투찰 가격을 낙찰 가격으로 한다.
나. 투찰자 중 예정가격 이하 최저가의 투찰자가 2인 이상인 경우 입찰보증금이 많은자를 낙찰자로 하며, 동일한 입찰보증금을 납부하였을 시에는 추첨으로 결정함.
5. 발급테스트
가. 낙찰 업체는 낙찰된 IC Chip카드에 대하여 3개월 이내에 당사에서 실시하는 발급테스트를 통과하여야 하며, 발급테스트에 불합격된 업체는 낙찰 업체 선정을 취소한다.

나. 낙찰 업체는 당사의 발급테스트를 위하여 당사에서 요구하는 수량의 테스트카드를 지정하는 기간 내에 납품하여야 한다.

다. 당사에 납품실적이 있는 IC Chip카드에 대하여는 발급테스트를 생략할 수 있다.

6. 입찰의 무효

가. 입찰 참가 자격이 없는 자가 한 입찰

나. 투찰금액이 입찰공고 제7호(입찰보증금)에서 정한 한도를 초과하여 투찰한 입찰(해당업체는 재입찰에 참가할 수 없음)
다. 입찰 참가 자격에 관한 서류를 위조하거나 변조한 자의 입찰
라. 기타 본 입찰유의서에 위반된 입찰
7. 입찰보증금 귀속

낙찰자가 정당한 사유 없이 낙찰일로부터 10영업일 이내에 계약을 체결하지 아니할 경우 입찰보증금은 당사에 귀속됨
8. 재 입 찰

1회 1차에 낙찰자가 없을 때에는 4차까지 계속하여 입찰하며, 4차까지도 유찰될 때에는 2회 4차까지 재입찰을 실시하거나 당사에 가장 유리한 조건을 제시한 자와 수의시담을 할 수 있다, 당사가 필요하다고 인정될 때에는 재입찰 일정을 추후 통보할 수 있음.
9. 계약의 특수조건

가. 계약보증금 : 납품계약 체결 시 계약금액의 100분의 10 이상에 해당하는 현금(시중은행 발행 자기앞수표 포함)또는 이행계약보증보험증권을 계약보증금으로납부하여야 함. 단, 보증보험증권으로 납부 시 보험기간은 계약기간에 60일을 연장하여 제출하여야 함.
나. 계약내용

1) 본 계약은 연간 단가계약으로서 단가는 낙찰단가를 적용한다

2) 계약기간 : 계약서 날인일로부터 ~ 2012. 4. 30 까지

다. 납품기한 : 추후 협의하여 계약서에 명시
라. 납품장소 : 당사가 지정하는 장소

마. 하자보증금 : 납품일 익일로부터 1년간으로 하며 계약금액의 100분의 5에 해당하는 현금(시중은행 발행 자기앞수표포함)또는 이행하자보증보험증권을 하자보증금으로 납부하여야 함. 단,보증보험증권으로 납부시 보험기간은 하자기간에 60일을 연장하여 제출하여야 함.
바. 지체상금 : 납품기한까지 전량 납품을 완료하지 못한 경우에는 해당 발주금액의 1,000분의 3에 해당하는 금액을 지연일수로 곱하여 산정함.
사. 대금지급 : 검수일의 익월 말일이내(공휴일인 경우 익 영업일)에 지급

1) 대금의 지급은 신용카드로 결제함. (가맹점수수료:2%)

2) 지체상금,손해배상금 등이 발생한 경우 동 금액을 차감한 후 지급

아. 계약의 해지 : 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 계약보증금은 당사에 귀속됨

1) 당사가 정한 납기를 위반한 경우 
2) 당사가 발주한 내용과 납품한 물품이 상이한 경우

3) 입찰(계약)관련 서류를 위조하거나 변조한 경우

4) 기타 당사가 불가피하게 인정하는 경우

자. 제조

- 카드의 제조는 반드시 IC카드 제조 및 발급 국제인증을 득한 국내 제조업체가 제조를 하여야 한다.

차. 추가사양 단가                                           (단위 : 원, 부가세 포함)

	추 가 사 양
	단  가
	비   고

	Hybrid (후불교통)
	1,450
	제2011-14호 및

제2011-15호에 한함

	Hybrid (선불교통-서울)
	2,100
	

	Hybrid (선불교통-대구,부산)
	2,400
	

	Hybrid (선불교통-T Money)-4K
	2,180
	

	Hybrid (선불교통-T Money)-8K
	2,380
	

	플래티늄
	240
	모두 적용

	투명
	200
	

	자개
	970
	

	렌티큘라
	1,070
	

	홀로시트
	200
	

	레인보우 홀로그램 SEET
	1,270
	

	헬리콘 잉크 인쇄
	440
	

	은나노 향균 SHEET
	380
	

	칼라마그네틱테이프
	100
	

	UV 코팅
	250
	

	금속박막
	2,500
	

	인피니트
	480
	

	백금도금
	400
	

	미러잉크
	1,350
	

	칼라 BODY
	450
	

	Invisible MS
	660
	 해당 업체에 한함

	TRHM
	3,270
	

	자체발광LED모듈
	2,620
	

	친환경플라스틱카드(EBP)
	400
	

	HSM(Hot Stamping Mirror)
	1,250
	

	향기카드
	2,950
	

	한지카드
	1,200
	

	경기무임 RF후불 G-Pass Applet 탑재
	450
	

	T-Money후불교통 Applet탑재
	600
	

	T-Money선불교통 Applet탑재
	1,650
	

	GS넥스테이션 Applet 탑재
	500
	

	하나Sk Smart Pay Applet 탑재
	200
	

	헤어라인원단
	770
	


※ 추가사양이 반영된 IC카드의 단가 : 낙찰 기본단가 + 추가사양 단가
※ Hybrid (선불교통) 3종은 교통시스템 사업자의 로열티가 제외된 단가임.

※ 1000매 미만 발주건에 한해 추가로 15만원(VAT포함)의 제판비 지급
(붙임 2)

입 찰 사 양 서
(단위 : 매)

	입찰공고
	입찰명
	세   부   사   양
	입찰수량

	제2011-14호
	컨택 VISA 저용량
	- GP Version : 2.0.1 이상

- Java card Version : 2.1.1 이상

- EEPROM사이즈 : 8K 이상

- 필수 Rom Masking 사항

 ㅇ VSDC 2.5.1 이상, PSE 2.0 이상, 현금IC, 

공인인증서

- 필수 암호화 알고리즘 : DES, T-DES, SEED 

- 필수 인증사항 : 비자카드사 및 금결원 인증

- 컨택 Interface : ISO7816 T=0 or T=1
- 보증기한 1년, 양면인쇄, 홀로그램 포함
	1,500,000

	제2011-15호
	컨택 VISA 고용량
	- GP Version : 2.0.1 이상

- Java card Version : 2.1.1 이상

- EEPROM사이즈 : 32K 이상

- 필수 Rom Masking 사항

 ㅇ VSDC 2.5.1 이상, PSE 2.0 이상, 현금IC, 

공인인증서

- 필수 암호화 알고리즘 : DES, T-DES, SEED 

- 필수 인증사항 : 비자카드사 및 금결원 인증

- 컨택 Interface : ISO7816 T=0 or T=1
- 보증기한 1년, 양면인쇄, 홀로그램 포함
	900,000

	제2011-16호
	콤비 VISA/MASTER  고용량
	- GP Version : 2.1.1 이상

- Java card Version : 2.2.1 이상

- EEPROM사이즈 : 72K이상

- 필수 Rom Masking 사항

 ㅇ VSDC 2.5.1(Paywave)이상, M/chip4 (Paypass), 
 PSE 2.2 이상, 현금IC, 공인인증서

- 필수 암호화 알고리즘 : DES, T-DES, SEED, RSA

- 필수 인증사항 : 비자카드사,마스터카드사 CAST,

 금결원 인증

- Contactless Interface : ISO14443 Type A or B, Mifare

- Contact Interface : ISO7816 T=0 or T=1
	640,000


※ 상기 예정 수량은 당사의 사정에 의해 증가 또는 감소될 수 있음. 


끝.
